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Abstract (en)
The joint between two building elements incorporates a gap which is filled with a soft foam.

Abstract (de)
Bei einem Verbund eines ersten Bauteils (1) und eines zweiten Bauteils (2), wobei der erste Bauteil (1) und der zweite Bauteil (2) eine
dazwischenliegende Bauteilfuge (3) ausbilden und in der Bauteilfuge (3) ein Schaum (4) angeordnet ist wird zur Verbesserung der Wärmedämmung
und Luftdichtheit vorgeschlagen, dass der Schaum ein Weichschaum (4) ist.
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